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SMT 200 C

Niedrige Investitionskosten -
Hohe Produktivitdt

Die Vollkenvektions-Reflow-Létsysteme von Klebstoffen in kleinen und mittleren  tionssystemen filr die GroBserienfertigung
SMT 200 C und SMT 400 C wurden Fertigungsserien konzipiert. und kombiniert damit die Vorteile von Voll-
in erster Linie fiir die professionelle Létung  Die Technologie der SMT 200 C und konvektionssystemen mit der Forderung
von SMD-Baugruppen und das Aushdrten  SMT 400 C orientiert sich an den Konvek-  nach niedrigen Investitionskosten.

Profilgenau und bauteilschonend:
Die Warmelibertragung

Die SMT 200 C und SMT 400 C arbeiten programmier- und regelbare Heizzonen das grofe Luftvolumen eine Schattenbil-
mit einem Optimum an Vollkonvektion. unterieilt. In den Vorheizzonen sind die dung und macht die Bearbeitung unter-
In separaten Kammern wird die ProzeBluft  Heizelemente jeweils im oberen Teil der schiedlicher Leiterplatten mit nur einem
definiert erwarmt und iber Luftfiihrungs- Anlagen angecrdnet. Die Lotzone verfligt  Lotprofil maglich.

einsatze in die Heizzone geleitet. liber ein zusatzliches Heizmodul unterhalb

Hierbei sind die Strémungsgeschwindig- des Transportsystems, das bei Bedarf Die minimalen Temperaturunterschiede
keiten so dimensioniert, dal selbst zuschaltbar ist. Da die Energielibertragung  zwischen groBen und kleinen Bauteilen
kleinste Bauteile in der vorgegebenen ausschlieBlich durch Konvektion erfolgt, ist  sind ein weiterer Pluspunkt der Vollkon-
Position bleiben. die gleichméBige und schnelle Erwér- vektions-Reflow-Lotsystema SMT 200 C
Der ProzeBbereich der Anlagen ist in mung des gesamten Bauteilespekirums und SMT 400 C.

drei bzw. vier voneinander unabhangig gewihrleistet. Gleichzeitig verhindert
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